
①吸収合併

半導体関連の
研究開発部門

シリコンウェーハの
製造販売部門

【生産性の向上】
・従業員１人当たりの付加価値を６３．９％向上させる。

【財務の健全性】
・有利子負債/キャッシュフロー ▲４．２倍
・経常収支比率 １２２．４％

【新商品の開発】
・新商品の売上高を計画最終年度（令和９年度）において、総売上高比 １％以上と
する。

【計画の実施期間】
・令和６年１０月～令和９年３月

株式会社カーリットは弊社を存続会社とし、半導体事業の研究開発を行う日本カー
リット株式会社、およびシリコンウェーハの製造販売を行う株式会社シリコンテクノロ
ジーを吸収合併する。
本経営統合を通じて、成長戦略の推進と経営の効率化を図るとともに、人員のリバ
ランス、研究開発の強化、および生産性の向上を図り、企業価値の更なる向上を目
指す。

株式会社カーリットの「事業再編計画」のポイント

令和６年９月２５日

希望する
支援措置

登録免許税の
軽減①

管理部門
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